共用部分：
1. 板厚公差：
板厚                      板厚公差
小于等于1.0                +/-0.1mm

小于等于1.6大于1.0        +/-0.14mm

小于等于2.0大于1.6        +/-0.18mm

小于等于2.4大于2.0        +/-0.22mm

小于等于3.0大于2.4        +/-0.25mm

大于3.0                    +/-10%

2. 外形公差：
外形尺寸小于等于300MM  公差+/-0.2 mm
外形尺寸大于300MM      公差+/-0.3 mm
内槽公差+/-0.13 mm
3. 翘曲度：
无SMT板              按0.7%
板厚< 1.6mm的SMT板  按0.7%

板厚≥1.6mm的SMT板   0.5％,同时最大弓曲变形≤1.5mm
   4. 过孔阻焊：

       我司在原有设计文件上有增减过孔开窗的改动时，请和客户进行EQ确认！（BGA区域的过孔我司直接删掉开窗做塞孔造成客户投诉）
预审部分： 
  1.顾客制板说明中无标记要求时，请不要加我公司全套标记（包括周期），若制板说明有标记要求，则按制板说明中的要求
  2.附图所示说明，即需要加周期标记
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CAM部分： 
    1.对于有SMT的板，不允许有打叉板
    2.默认金手指倒角45度
_1487505289/1.jpg
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